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表1 集成电路课程项目的课程清单
	课程性质
	课程名称
	学分
	课内学时
	学期
	备注

	
	
	
	合计
	讲授
	实践
	
	

	必修
	半导体器件物理与工艺
	3
	48
	48
	
	2023年春季学期
	

	
	集成电路制造工艺
	3
	48
	48
	
	2023年秋季学期
	

	选修
	半导体材料
	2
	32
	32
	
	2023年春季学期
	

	
	半导体可靠性
	2
	32
	32
	
	2023年秋季学期
	前半学期

	
	半导体制造与过程控制
	2
	32
	32
	
	2023年秋季学期
	前半学期

	
	半导体制造设备基础
	2
	32
	32
	
	2023年秋季学期
	前半学期




